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防止对薄、硬、脆材
质晶圆的损坏

秘密

防止因磨损而产生的
微颗粒

避免使用过程中尺寸变
化导致晶圆损坏的
风险

半导体容器

「Paragon」
系列

高性能产品

双节距防静电载体
６、８inch

防静电载体
４、５、６、８inch

半导体容器「Paragon」的特性《构筑信任的实绩表现》

Pragon系列产品已经被以世界上最大的芯
片代工厂为代表的100多家全球企业长期
采用了20多年。
这是我们产品的可靠性和性能最好的证明!

专利材料

「e-mateX®」系列

高性能产品 ※请参阅背面了
解详细信息。
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降低损坏风险
洁净室环境污染
风险大幅减少 保护宝贵的晶圆

为半导体产品专门研发了有专利技术的树
脂材料，用其制作的晶圆容器能大幅降低
晶圆破损的风险。

优异的耐磨损性能可以最大限度地减少在晶
圆运输过程中产生的粒子。大大降低洁净室
环境污染风险，保护产品质量。

具有高尺寸稳定性的设计，防止因搬运
过程中尺寸的变化而导致晶圆破损或机
器故障。您可以放心地运送宝贵的产品。
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４,５,６,８inch

防静电载体

６,８inch

双节距防静电载体

独自に変性した特殊樹脂

半導体および液晶向け製品用途に独自に開発した特許を有するプラス
チック材料。上記用途で20年以上の販売実績あり！高純度で低発塵な
特徴を備えたクリーンな樹脂材料。用途に合わせ、さらなる材料開発が
可能！

耐摩耗性に優れる

低汚染性

相手材に対して優しい

加工性に優れる
（相手材を傷付けない）

（射出,切削他）

PFAS代替材料
（低アウトガス,低含有金属,低溶出金属）

（規制対応にも貢献可能：e-mateX®FB‐0430series）

高機能製品オリジナル材料
「e-mateX®」ｓｅｒｉｅｓ

「e‐mateX®」Lineup

●FB‐0210series
●FB‐0220series
●FB‐0430series
●FB‐0530series

環状オレフィン系樹脂の特徴

「e-mateX®」の特徴

独
自
機
能
を
プ
ラ
ス

低吸水性
寸法安定性に優れる
耐薬品性に優れる
（酸・アルカリ・極性有機溶媒への耐性）

「e-mateX®」（イーマテックス）」

【適用事例】

半导体容器
「Paragon」系列

提供与PEEK材料载具相当的性能，
但成本更低。

耐磨损性、耐腐蚀性
实现晶圆的长期品质保持。

低排气性

防静电功能

防止晶圆被污染。

抑制静电造成的伤害。

高性价比

「Paragon」的特性

※消除搬运故障

原创改性的特殊树脂

耐磨损性优异

低汚染性

对接触的产品友好

加工性优异
（不损伤接触的产品）

（射出成型、切削成型等）

代替PFAS材料
（低排气、低含有金属、低溶出金属）

（可应对规则限制：e-mateX®FB‐0430系列）

高性能产品专利材料
「e-mateX®」系列

「e‐mateX®」包括

●FB‐0210 系列
●FB‐0220 系列
●FB‐0430 系列
●FB‐0530 系列

环状烯烃系树脂特征

「e-mateX®」的特性

低吸水性
尺寸稳定性优异
耐腐蚀性优异
（对酸、碱、极性有机溶剂耐受性）

「e-mateX®」

图 1.金属含量（ppm）

图 2. 磨损
（対si片/500g×5000回）

一种塑料材料，为半导体及液晶产品用途单独研发的专利材料。
半导体及液晶用途产品有20年以上的销售实绩！

具有高纯度、低发尘特性的清洁树脂材料。
是可以根据用途进行进一步开发的材料！
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【适用实例】

高性能产品
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